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内容概要

本书按照现代电子产品工艺要求的顺序进行编写，内空包括电子元器件检测、电子材料选用、电子产
品装配前的准备、电子元器件焊接、印刷电路板制作、电子产品安装、电子产品调试、电子元器件表
面安装、电子产品的检验与包装等全部生产工艺，每章后面都安排有相应的实训环节。
为了提高管理水平和电子功能，还增加了电子工艺文件的识读和电子产品工艺综合训练两章。
　　本书在选材上具有先进性和实用性，详细介绍了现代电子产品的实际生产步骤，可作为高职院校
电子信息和应用电子技术专业的教材，对从事电子产品生产工艺操作的技术人员也有一定的参考价值
。
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